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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans le$ documents ci-dessous:

* |[Bulletin de la CEI

¢ [Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* |Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportea a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nationa| (VEI), qui se présente sous forme de ch
séparéq ftraitant chacun d'un sujet défini. Deg
complefs sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir ég@lement le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les terfnes et définitions figurant dans la présente

cation font été soit tirés du VE
approuyés aux fins de cette publicafi

Symbples graphiques

Pour le$ symboles grs, Je
signes (d'usage générak app

consult

et pour Jes appareils électromédicaux,

— |la\"CEl 878: Symboles graphiques _pour

sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

readers are referred to |EC 50:
ieal Vocabulary (IEV), Which is
separate chapters each [dealing
Full details of the IEV |will be

on request. See also the IEC Multilingual

and definitions contained in the presemt publi-
a(e either been taken from the IEV or haye been
specifically approved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols ang¢l signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in efectrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for Use on
equipment. Index, survey and compilation| of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical

équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.


https://iecnorm.com/api/?name=3a83779ee000f5c964d1a5b4df5fe273

RAPPORT CEl
TECHNIQUE — TYPE 3 IEC

TECHNICAL 61082-6
REPO RT —_— TYPE 3 Premiére édition

First edition
1997-04

Etablissement des document IS8
en électrotechnique —

Partie 6:
Index

O IEC 1997 Droits de reproduction réservés [ Copyright - all rights reservefl

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée No part of this publication may be reproduced or utilized in
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique any form or by any means, electronic or mechanical, including
ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans photocopying and microfilm, without permission in writing from

l'accord écrit de I'éditeur. the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX J
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemayHapoarHana 3nekrpotexHuueckan Komuceua

[ ] Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=3a83779ee000f5c964d1a5b4df5fe273

-2- 61082-6 0 CEI:1997

SOMMAIRE
Pages
AV ANT -PROP O L.ttt et et et e e e e e e 4
Index alphabétique des CEI 61082-1 & CEI 61082-4 .....cccuiiiiiiiiiiiiieiiieiieeieeee e e 6

a



https://iecnorm.com/api/?name=3a83779ee000f5c964d1a5b4df5fe273

61082-6 0 IEC:1997 -3-

CONTENTS
FORBWORD ...ttt ettt ettt e e et e e e e e bt e e e e et e e eeenans
Alphabetic index for IEC 61082-1 t0 IEC 61082-4.......iiuniiiiiiiiieiei e

a



https://iecnorm.com/api/?name=3a83779ee000f5c964d1a5b4df5fe273

—4— 61082-6 0 CEI:1997

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS UTILISES EN ELECTROTECHNIQUE —

Partie 6: Index

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
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internafionales. Les rapports techniques du type 3 ne doivent pas necessairement etre revises
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La C

que les données qu’ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

El 61082-6, rapport technique de type 3, a été établie par le sous-comité 3B:
Documentation, du comité d'études 3 de la CEIl: Documentation et symboles graphiques.

Le texte de ce rapport est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote

3B/184/CDV 3B/209/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PREPARATION OF DOCUMENTS USED IN ELECTROTECHNOLOGY -

Part 6: Index

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
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icipate in this preparatory work. International, governmental and non-governs
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely wit
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined b
hnizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matter
rnational consensus of opinion on the relevant subjects since eachk_te
h all interested National Committees.

documents produced have the form of recommendations fo i

brder to promote international unification, IEC National| Comimjttees\undertake/to apply IEC Inter
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ipment declared to be in conformity with gaesof |ts ta

ntion is drawn to the possibility that some of of tf js International Standard may be the
atent rights. The IEC shall g any or all such patent rights.

to prepare International Standarg
\ ttee may propose the publication of a tec|
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type 1, whep port cannot be obtained for the publication
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pes 1 and 2 are subject to review within three years of publication to
e whether they can be transformed into International Standards. Technical repgrts of
do-not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered| to be

no longer valid or useful.

IEC 61082-6, which is a technical report of type 3, has been prepared by subcommittee 3B:
Documentation, of IEC technical committee 3: Documentation and graphical symbols.

The text of this report is based on the following documents:

CDV Report on voting

3B/184/CDV 3B/209/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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L'index est basé sur les parties suivantes de la CEl 61082 Etablissement des documents
utilisés en électrotechnique:

CEI 6

CEI 6

1082-1: 1991, Partie 1: Prescriptions générales, complétée par:
CEI 61082-1 Amendement 1 (1995)
CEI 61082-1 Amendement 2 (1996)

1082-2: 1993, Partie 2: Schémas adaptés a la fonction

CEIl 6[L082-3: 1993, Partie 3: Schémas, tableaux et listes des connexions
CEI 6[L082-4: 1996, Partie 4: Documents d’implantation et d’installatio
Les rg¢férences sont données sous la forme p-n.n.n, ou p indiq tiel de la
CEI 6[L082, et n.n.n I'article et le paragraphe dans cette partie.
Alimentation d'un batiment
— Exemple de schémas d'ensemble 2-3'¢
Amplifjcateurs a couplage RC (étages) 2-2.9
Appareillage haute tension
— Exemple de schémas d'ensemble 2-3.4
Batiment
Alimentation d'un ~ 2-3.4. Présentations d'ensemble 2-2.9
Borneg 1-4.6.2 rCuits importants 1-4.4.3
— a fonctions multiples|2 ircuits logiques binaires
—|Simplifications 2-2. — Représentation 2-7
— re|iées aux dérjratio Circuits principaux 2-5.2
- Roprésentatio@. . Circuits répétés 2-2.11.5
— Re¢présentation®et’ig Circuits représentés par des symboles sous
—|schémas des g6 forme d'encadrés et schémas fonctionnlels
—|tableaux et li des bornes 2-2.11.4
— S¢hémas fonctignn Classification des documents 1-2.2
— Symboles gra Combinaison
nombre de — des modes de représentation 2-2.4.4)6
Bus d'|nfor Composants
CabléqE — Données techniques 1-4.8.3, 4-4.5.4
Cable — Méthodes de représentation 1-2.1.3
— S¢hémas, takleaux — Représentation 4-4.5.1
CAO 1-3.6 — Symboles graphiques 2-2.4.2
— difectives*en vue de I'emploi 4-4.3 Conception assistée par ordinateur 1-3.6
Carte Conducteurs
— Deéfinifion 1-2 12 4 — Représentation et identification danslles
— de réseau — schémas des connexions 3-2.2.3
— Définition 1-2.2.1.3 — tableaux et listes de connexions 3-2.3.3

Cartouche d'inscription 1-4.1.2.3
CEl 417 1-4.8.5
Central téléphonique électronique
— Exemple de schémas d'ensemble 2-3.4.3
Chassis conducteurs 1-4.5.2
Cheminement des céables
— Dessin 4-5.2.3, 4-5.3.3
Cheminements 4-4.5.2
Choix des symboles graphiques 1-4.3.2
Circuit avec démarreur étoile-triangle 2-2.9.5
Circuit dans un ensemble représenté par un
encadrement de séparation 1-4.6.6
Circuits bistables fondamentaux 2-2.9.4
Circuits combinés électriques et non-électriques
— Représentation 2-6

Connecteurs 1-4.5.1
Connecteurs ou blocs de sortie dans un
encadrement de séparation 1-4.6.5
Connexions
— des bornes
— Schémas et tableaux 3-5
— externes
— Schémas et tableaux 3-4
— futures envisagées 1-4.4.4
— internes
— Schémas et tableaux 3-3
— Méthodes de représentation 1-2.1.3
— multiples 2-2.11.1
— Simplifications 2-2.11.1
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— paralléles 1-4.4.7
— Représentation 1-4.3.6
— Schémas 3-2.2
— Tableaux et listes 3-2.3
— Tracés 1-4.4
Considérations générales 1-3.1
Contréleurs de processus
— Programmables
— Exemples de schémas des circuits 2-5.6.5
Convention
— logique 2-2.7.2
— négative 2-2.7.2.1

— de connexions 1-2.2.3
— de disposition 1-2.2.2
— de fiabilité et maintenabilité 1-2.2.9
— d'implantation
— Regles de présentation 4-4
— Documents de base 4-4.2
— Emploi de la CAO 4-4.3
— Généralités 4-4.1
— Présentation d'ensemble 4-4.4
— Types 4-5
— d'implantation et d'installation 4
— d'installation 4-3.2

— positive 2-2.7.2.1 — Définition 4-2
— ||nir1llm 2-2 721 — Etablissement 1-3.4
— orientés vers la fonction3:2.2.1

Convefrtisseur a thyristors
— Exemples de schémas des circuits 2-5.6.4
Coordpnnées (systeme de) 1-4.1.2.5
Corregpondances entre documents 1-3.5
Définifions 1-2.1, 4-2
Dérivation de symboles graphiques 2-2.4.2
Dérivdtions internes
— Bgrnes reliées aux 2-2.10
Descriptions fonctionnelles 2-2.4.5.2
Désigmations de référence 4-4.5.3
Voill aussi "Repérages d’identification”
Dessi
— dg batiment
Prescriptions 4-5.1.2
— dg cheminement des cébles 4-5.2.3, 4-
— dg composants mécaniques
—|Prescriptions 4-5.1.3
— dqg construction
—|Définition 1-2.2.2.4
— D¢finition 1-2.1.1.3
— dg mise a la terre 4-5.2 4
— d'énsemble 4-5.4.1
— d'Installation 4-5.1.2,[*
—|Définition 1-2.2.2.

— digposition 4-5 , 4
—|Définition 1.5
— Ndiméro d'identificg

ations 1-4.2.2

Dispogitifs
— R¢pfrésentation et identification

—IS¢hémas - des connexions-3-2 2 2

— Préparation 1-3.4
— spécifiques a I'exp

}-5.3
5.4

des identifications des bornes 4.7.3
des matériels dans ou sur I'équipement
— Documents 4-5.4

— du matériel sur le site

— Documents 4-5.2

— Références 1-4.8.2

— Systémes de référence 2-2.3
Encadrements de séparation 1-4.5.1

— Circuits a l'intérieur d' 1-4.6.6

— Connecteurs a l'intérieur d' 1-4.6.5
Encadrements de séparation et enceinteg 1-4.5
Enceintes 1-4.5.2
Enchainement des tracés de connexions 1-4.4.7.2
Epaisseur des traits 1-4.1.4.2
Equipement de commande 2-5.2
Equipement de pompe commandé par

— convertisseur a thyristors
— Exemples de schémas d'ensemble 2{3.4.4

Equipement de surveillance par ordinateur
Schéma d'ensemhle 2.3 4 5

— Tableaux et listes des connexions 3-2.3.2
Disposition
— des symboles graphiques 1-4.2.3
— des symboles graphiques et des circuits 2-2
Document
— Définition 1-2.1.1.2
Documentation
— assistée par ordinateur 1-3.6
— Objet 1-3.2
— Principes 1-3
— Considérations générales 1-3.1
— Structure 1-3.3
Documents
— Classification des ~ 1-2.2
— Correspondances entre documents 1-3.4
— de base
— Prescriptions 4-5.1

Espacement des traits 1-4.1.4.3
Etages d'amplificateurs a couplage RC 2-2.9.3
Etats logiques
— externes 2-2.7.2.1
—internes 2-2.7.2.1, 2-2.7.2.2
Exemples de
— documents d'implantation et d'installation 4-6
— schémas d'ensemble 2-3.4
— Alimentation d'un batiment 2-3.4.7
— Appareillage haute tension 2-3.4.6
— Central téléphonique électronique 2-3.4.3
— Equipement de pompe 2-3.4.4
— Installation industrielle 2-3.4.1
— Récepteur radio 2-3.4.2
— Surveillance par ordinateur 2-3.4.5
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— schémas des circuits 2-5.6
— Contr6leur de processus 2-5.6.5
— Convertisseur a thyristors 2-5.6.4
— Générateur & impulsion 2-5.6.6
— Matériel de télécommunications 2-5.6.2
— Récepteur imprimant sur page 5.6.3
— Systéme d'alimentation en eau 2-5.6.1
— schémas fonctionnels 2-4.3
— Générateur a impulsion 2-4.3.3
— Générateur a niveau constant 2-4.3.2
— Transformateur et sa charge 2-4.3.1
Extrémités des lignes de cote 1-4.1.7

Fenétres 1-4.5.1
Feuilles(numéro des ~3)1-41 3

61082-6 0 CEI:1997

Installation
— Définition 4-2
— Documents 4
— électrique
— Documents et informations 4-3
— Types 4-3.1
— industrielle
— Exemple de schémas d'ensemble 2-3.4.5
— Informations requises 4-3.3
— Phase d' ~
— Définition 4-2
Interconnexions

— Schémas et tableaux 3-4
Infnrrnr\fnnrQ asemi-conducteurs

Flechgs et lignes de repéere 1-4.1.6
Fléchgs pour direction de propagation 1-4.2.2
Flux mjagnétique (directions) 2-2.8
Fonctipns
— dg commande homme-machine 1-4.8.5
— effectuées a l'aide d'un logiciel 2-2.4.3
Fonctipns ou composants physiques
— Symboles graphiques 2-2.4.2
s de feuilles 1-4.1.2.1, 1-4.1.2.2
dédiée a la présentation
s bornes 3-2.3.1
s connexions 3-2.3.1
s symboles graphiques 1-4.3.3
matricielle 3-2.2.4
de présentation 1-2.1.2
rme imagée

Grandpurs

— Symboles Iitt :
Groupgs fonctionne

— Gé¢néralites1-4:
Implantation

— dgs. matériels dans les batiments
—Documents 4.5 3

Généralités 3-6.1
connexions
énéralités 3-1
— Régles communes 3-2
des matériels 1-2.2.4
ogiciel

— Fonctions effectuées a I'aide d'un 2-2
Logique

— négative 2-2.7.2.1

— positive 2-2.7.2.1
Marges et cadres 1-4.1.2.4
Marques relatives aux acces

— non normalisées 1-4.8.6
Matériel de télécommunications

— Exemples de schémas des circuits 2-5.6.2
Méthode de présentation d'ensemble

— des schémas 1-2.1.4

— fonctionnelle 1-2.1.4.1

— topographique 1-2.1.4.2
Méthode de projection 1-4.1.8
Méthode de représentation

— Combinaison des ~ 2-2.4.4.6

des composants2-22 4

4.3

— Documents 4
— et orientation des
— des identifications des bornes 1-4.7.3
— des repérages d'identification
des matériels 1-4.7.2
Indication
— de polarité logique 2-2.7.2
— directe 2-2.7.2.2
— d'origine 1-4.1.7
Informations
— Bus d'1-4.4.8
— Formes de présentation 1-2.1.2
— requises pour l'installation 4-3.3
Informations complémentaires
— relatives a un symbole distinctif 1-4.8.6
Inscriptions explicatives 1-4.8

— Généralités 2-2.4.4.1

— des composants et connexions 1-2.1.3
Mise a la terre

— (plan, dessin, schéma) 4-5.2.4, 4-5.3.4
Mise en faisceau

— de tracés de connexions paralléles 1-4.4.7.2
Mise en page (Régles) 1-4.1.2
Module M 1-4.3.3
Négation logique

— Symbole 2-2.7.2

— tilisation de symboles de substitution 2-2.7.3
Niveaux logiques 2-2.7.2

— externes 2-2.7.2.2
Nombre de tracés de connexions 1-4.4.7.2
Nomenclature des matériels

— Définition 1-2.2.4.1
Normes ISO 1-4.1.1
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Notes et inscriptions explicatives 1-4.8.5
Numéro

— des feuilles 1-4.1.3

— d'identification des dessins 1-4.1.3
Objet de la documentation 1-3.2
Opérateurs

— fantdmes 2-5.5

— logiques binaires

— informations dans les symboles 1-4.8.6

Ordinateur

— Conception assistée par ~ 1-3.6
Organes de commande ou d'influence

— Symboles distinctifs 2-2.4.4.3
Orientatian

Références d'emplacement, données
techniques, inscriptions explicatives 1-4.8
Regles
— communes
— pour schémas adaptés a la fonction 2
— pour schémas des connexions 3-2
— présentation de document
d'implantation 4-4
— de mise en page 1-4.1.2
— générales de dessins
— Généralités 1-4
— Introduction 1-4.1.1
Regroupement

— d'gcriture 1-4.1.5
— dgs identifications des bornes 1-4.7.3
— dgs repérages d'identification 1-4.7.2
— dgs symboles 1-4.3.4
— dgs symboles de contact 2-2.4.7
— dgs symboles graphiques 1-4.3.4
Partieg disponibles 2-5.4
Partie$ mobiles
— Représentation des composants avec ~ 2-2.4.5
Phase|d'installation
— D¢finition 4-2
Plan
— Deéfinition 1-2.1.2.2
— dg masse
—|Définition 1-2.2.
—|Prescriptions 4-
— dg mise a la terre
Points|1-4.4.2
Polarifé de tension 2-2.8
Polarifé logique
— inglication 2-2.7.2
— inflication directe 2-2.7.2

2.1
511
4-5.2.4

Prépafation

— dg documents 4
Presc ipt_ions app @

— dgssins de compe

ame
—|Circuits bistables 2-2.9.4

—|Circuit de moteur avec démarreur 2-2.9.5
—IClrcuits en pnnf 2.2 992

—de :ymhnlne grnlnhinllme 2-2
— de tracés de connexio alalleles 144.
— Ecriture 1-4.1.5
Relations fonctionnellg
Répartiteurs 1-4.5.
- dans un enca

h.7.1

des sompdsants (méthodes) 2- 2 2 4
des composants avec parties mobiles 2-2.4.5
composants 1-2.1.3
électriques 4-4.5.1.1
— non-électriques 4-4.5.1.2

des conducteurs 3-2.2.3
— des connexions 1-2.1.3, 1-4.3.6
— des dispositifs et des bornes 3-2.2.2
— développée 2-2.4.4.3

— Définition 1-2.1.3.3
— dispersée 2-2.4.4.5

— Définition 1-2.1.3.6
— graphique (composants et connexions)
— groupée

— Définition 1-2.1.3.5
— Méthodes pour composants 2-2.2.4
— Modes 1-2.1.3

— Combinaison des 2-2.4.4.6
— multifilaire

— Définition 1-2.1.3.7
—rangée 2-2.4.4.2

— Définition 1-2.1.3.2
— répétée 1-4.6.4, 2-2.4.4.4

1.3 4

Définition-1

4-4.5

— Etages d'amplificateur 2-2.9.3
— Sorties 2-2.9.1
— des schémas 1-4.2
— fonctionnelle
— Définition 1-2.1.4.1
— topographique
— Définition 1-2.1.4.2
Principes de documentation 1-3
Propagation des informations
— Direction 1-4.2.2
Récepteur imprimant sur page 2-5.6.3
— Exemples de schémas des circuits 2-2.6.3
Récepteur radio
— Exemple de schémas d'ensemble 2-3.4.2
Références d'emplacement 1-4.8.2

— unifilaire
— Définition 1-2.1.3.8
Représentation et identification des
— conducteurs dans les
— schémas des connexions 3-2.2.3
— tableaux et listes des connexions 3-2.2.3
— dispositifs et des bornes
— schémas des connexions 3-2.2.2
— tableaux et listes des connexions 3-2.3.3
Schéma
— adapté a la fonction
— Généralités 2-1
— Régles communes 2-1
— annexe 2-2.4.4.3
— bloc
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— Définition 1-2.2.1.2

— Définition 1-2.1.2.3

— de mise a la terre 4-5.

—d'ensemble 1-2.2.1.1,
— pour processus no
— Exemples 2-3.4

2.4
23
n-électriques 2-3.3

— Alimentation d'un batiment 2-3.4.7
— Appareillage haute tension 2-3.4.6
— Central téléphonique 2-3.4.3

— Installation industrielle 2-3.4.1

— Pompe 2-3.4.4

— Récepteur radio 2-3.4.2

— Surveillance avec un ordinateur 2-3.4.5
— deprogrammation 1-2 2 1 12

—10-
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— relatifs aux parties commandées ou
influencées 2-2.4.4.3

— graphiques 2-2.4

— graphiques pour schémas 1-4.3

— identiques dans un groupe 1-4.6.3

— Informations incluses 1-4.8.6

— littéraux
— pour grandeurs et unités 1-4.8.1

— Orientation 1-4.3.4

— Regroupement 2-2

— représentant des fonctions ou composants
physiques 2-2.4.2

— sous forme d'encadrés 2-2.11.4

—Taille 1-4 313

— d'¢quivalence des circuits 1-2.2.1.6

— dgs céables 1-2.2.3.5, 3-6

— dgs circuits 2-5

Contenu 2-5.2

Définition 1-2.2.1.10

Exemples 2-5.6
— Contrdleur programmable 2-5.6.
— Convertisseur a thyristors 2-5.6.
— Générateur a impulsion 2-5.6.6
— Matériel de télécommunications 2-5.6.2
— Récepteur imprimant sur page 2-5.6.3
— Systeme d'alimentation en eau 2-5.6.1

Généralités 2-5.1

s connexions 3-2.

Définition 1-2.2.

des bornes 1-2.
— Généralités

Exemples 3-4.3

extérieures 1-2.2.3.3

externes 3-4

Généralités 3-4.1

intérieures 1-2.2.3.2

internes 3-3

Présentation d'enge

5
4

— de

2
3.1
2.3.4,3-5
3-5.1

Signayx (données technlques)
Simplification (techniques de) 1

— Utilisation

des bornes 3-5
cables 3-6
Définition 1-2.2.3.5
— Généralités 3-6.1
des connexions
— Définition 1-2.2.3.1
— Généralités 3-1
— Regles communes 3-2
— des bornes 3-5
— Définition 1-2.2.3.4
— Généralités 3-5.1
— extérieures 1-2.2.3.3
— externes 3-4
— intérieures 1-2.2.3.2
— internes 3-3
— de séquence 1-2.2.1.8
Tableaux et listes des connexions 3-2.3
— Présentation d'ensemble 3-2.3.1
Taille des symboles graphiques 1-4.3.3
Tailles
— Feuille 1-4.1.2.1, 1-4.1.2.2
Termes fondamentaux 1-2.1.

Tracés de connexions-1-4 4

S|mp|| ications 2-2 11

— Bornes 1-4.6.2
— Généralités 1-4.6.1
Sorties 2-2.9.1
Structure de la documentation 1-3.3
Support de données
— Définition 1-2.1.1.1
Symboles
— ayant un grand nombre de bornes 2-5.3
— Choix 1-4.3.2
— de contact
— orientation 2-2.4.7
— de substitution avec négation logique 2-2.7.3
— Dérivation 2-2.4.2
— Disposition 1-4.2.3
— distinctifs 2-2.4.2
— Informations complémentaires 1-4.8.6
— organes de commande 2-2.4.4.3

1
4452
— Circuits importants 1-4.4.3
— Enchainement 1-4.4.7.2
— Généralités 1-4.4.1
— Identification 1-4.4.5
— Jonction 1-4.4.2
— Nombre 1-4.4.7.2
— paralléles 1-4.4.7
— Mise en faisceau
— Regroupement 1-
Tracés interrompus 1-4.
Traits 1-4.1.4
— Espacement 1-4.1.4.3
— Largeur 1-4.1.4.2
—Types 1-4.1.4.1
Trajet du signal 2-2

1-4.4.7.2
4.4.7.1
4.6


https://iecnorm.com/api/?name=3a83779ee000f5c964d1a5b4df5fe273

61082-6 J CEI:1997 -11-

Transformateur et sa charge

— Exemples de schémas fonctionnels 2-4.3.1
Types

— de documents d'implantation 4-5

— de traits 1-4.1.4.1

— d'installations électriques 4-3.1
Unités

— Symboles littéraux pour 1-4.8.1
Unités ou groupes fonctionnels

— Encadrements de séparation 1-4.5.1
Utilisation de symboles de substitution

— avec négation logique ou inversion

de polarité 2-2.7.3
Vues }=4.1.8

@%
S
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Alphabetic index for IEC 61082-1 to IEC 61082-4

The index is based on the following parts of IEC 61082 Preparation of documents used in

electrotechnology:

IEC 61082-1: 1991, Part 1: General requirements, consolidated with
« |EC 61082-1 Amendment 1 (1995)
« |EC 61082-1 Amendment 2 (1996)

IEC 61082-2: 1993, Part 2: Function-oriented diagrams

IEC 6[L082-3: 1993, Part 3: Connection diagrams and lists
IEC 6[L082-4: 1996, Part 4: Location and installation documents
The references are given on the form p-n.n.n, where p refers
IEC 6[L082, and n.n.n refers to the number of the clause and sub
Actuated or affected parts
Actua y
Information ~ 1-4.4.8
able diagrams, tables and lists 3-6
installation drawings 4 — Definition 1-2.2.3.5
Arrangement of — Examples 3-6.2
— grpphical sy- — General 3-6.1
— grpphical symbulga Cable lists 3-6
— General 3-6.1
Cable routing drawings 4-5.2.3, 4-5.3.3
Cable tables 3-6
— General 3-6.1
CAD systems
— Guidelines when using ~ 4-4.3
Charts
— Definition 1-2.1.2.5
— Function ~
— Definition 1-2.2.1.7
— Sequence ~
— Definition 1-2.2.1.8
— Time sequence ~
— Representation of ~ 2-2.7 — Definition 1-2.2.1.9
— General 2-2.7.1 Choice of graphical symbols 1-4.3.2
Binary logic elements Circuit diagrams 2-5
— Information included in — Content of ~ 2-5.2
graphical symbols for ~ 1-4.8.6 — Definition 1-2.2.1.10
Block diagrams — Examples of ~ 2-5.6
— Definition 1-2.2.1.2 — General 2-5.1
Block symbols Circuitry within a unit represented by a
— Circuits represented by ~ 2-2.11.4 boundary frame 1-4.6.6
Borders and frames 1-4.1.2.4 Circuits represented by block symbols and
Boundary frames 1-4.5.1 terminal-function diagrams 2-2.11.4
— Circuitry within a unit represented by Circuits
a~1-4.6.6 — Arrangement of graphical symbols and ~ 2-2
— Connectors and terminal blocks inside — Repeated ~ 2-2.11.5
a~1-4.6.5 Classification of documents 1-2.2
Boundary frames and enclosures 1-4.5 Combinations of the methods of

representation 2-2.4.4.6

art of

1.7.2
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Combined electrical and non-electrical circuits
— Representation of ~ 2-2.6
Commissioning-specific documents
— Definition 1-2.2.6
Common rules for presentation of
location documents 4-4
Commonly used fundamental circuits
— Layout of ~ 2-2.9
Components
— Graphical symbols representing
functions or real ~ 2-2.4.2
— Methods of the representation of ~
in dlagrams 1-2.1.3

ter-based monitoring equipment
ample of overview diagrams 2-3.4.5
ctive frames, conductive enclosures,
screens 1-4.5.2
Condyctors

— Re¢presentation and identification of ~ in
connection diagrams 3-2.2.3
connection tables and lists 3-2.3.3
Conngcting lines 1-4.3.6, 1-4.4, 2-2

— Buyndling of parallel ~ 1-4.4.7.2

— General 1-4.4.1

— Grouping of parallel ~ 1-4.4.7.1

— ldpntification 1-4.4.5

— Interrupted ~ 1-4.4.6

— Jynction of ~ 1-4.4.2

— Ndimber of ~ 1-4.4.7.2

— Parallel ~ 1-4.1.4.3, 1-4.4.7

— S¢quence of ~ 1-4.4.7.2

— Significant circuits 1-4.4.3
Conngction diagrams and tap

— Degfinition 1-2.2.3.1

— Unit ~

—|Definition 1-2.2.3.

Conngction diagrapr®3-2
mmon rule
amples 3-4.3

-C
-E

bneral 3-4.1
matrix form

-G
—in
—1In
— L8
— L3
—Ls
— Ré¢presentati

c T
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— Terminal ~
— Unit ~ 3-3
— General 3-3.1

Connection-oriented form 3-2.3.1
Connections
— Methods of the representation of ~

Constant-level generator

&)

in diagrams 1-2.1.3
— Multiple ~

— Simplifications 2-2.11.1
— Planned future ~ 1-4.4.4
— Representation of ~ 1-4.3.6

— Terminals connected to internal ~ 2-2.10
Connectors 1-4.5.1

a boundary frame 1-4.6,5

dagram layout methods 1-2.1.4

iagrams
— Block ~
— Definition 1-2.2.1.2
— Cable ~ 3-6
— Definition 1-2.2.3.5
— General 3-6.1
— Circuit ~ 2-5

— Definition 1-2.2.1.10

— Common rules for function-oriented ~

— Connection ~ 3-2.2
— Common rules 3-2
— Definition 1-2.2.3.1
— General 3-1

— connection tables and lists 3-2.3.2

pEeS

n

2-2

— Representati and dentlflcatlon of — Layout of connection ~ 3-2.2.1
dpvicessand tern Isin ~3-2.2.2 — Connection ~ in matrix form 3-2.2.4

— Tgrminaly~ — Definition 1-2.1.2.3

— Tqrmihal ~ — Earthing drawing ( ~ ) 4- 5 3.4
—1General 3.5 1 Erull\l::llnnt clrouit —~ 2 4.

— Unit ~ 3-3 — Definition 1-2.2.1.6

— Unit ~ — Function ~ 2-4
— General 3-3.1 — Definition 1-2.2.1.4

Connection diagrams, tables, and lists
— Common rules for ~ 3-2
— General 3-1, 3-2.1
Connection documents 1-2.2.3
Connection lists
— Common rules 3-2
— General 3-1
Connection tables and lists 3-2.3
— Layout 3-2.3.1
Connection tables
— General 3-1, 3-5.1
— Inter ~ 3-4
— Examples 3-4.3
— General 3-4.1

— Graphical symbols for ~ 1-4.3
— Installation ~ 4-5.2.2
— Definition 1-2.2.2.3
— Interconnection ~
— Definition 1-2.2.3.3
— Layout of ~ 1-4.2
— Logic-function ~ 1-4.2.2
— Definition 1-2.2.1.5
— Overview ~ 2-3
— Definition 1-2.2.1.1
— Terminal-connection ~ 3-5
— Definition 1-2.2.3.4
— General 3-5.1
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— Terminal-function ~ 2-2.11.3
— Definition 1-2.2.1.11
— Unit connection ~
— Definition 1-2.2.3.2
See also “Inset ~ "
Dimension lines 1-4.1.7
Direct logic polarity indication 2-2.7.2, 2-2.7.2.2
Direction
— Signal flow ~ 1-4.2.2
Dispersed representation 2-2.4.4.5
— Definition 1-2.1.3.6
Distributed connections (wired-AND,
wired-OR) 2-5.5
Documentatiaon
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Electronic telephone exchange
— Example of overview diagrams 2-3.4.3
Enclosures
— Conductive ~ 1-4.5.2
Equivalent-circuit diagrams 2-4.1
— Definition 1-2.2.1.6
Examples of
— circuit diagrams 2-5.6
— Cooling-water supply system 2-5.6.1
— Page-printing receiver 2-2.6.3
— Programmable process controller 2-5.6.5
— Telecommunication equipment 2-5.6.2
— Thyristor-converter unit 2-5.6.4
= Timing-pulse generator equipment 2:5.6.6

— Computer-aided design and ~ 1-3.6
— Pdrpose of ~ 1-3.2
— Stfructure of ~ 1-3.3
Docunpentation principles 1-3
— General considerations 1-3.1
Documents
— Classification of ~ 1-2.2
— Commissioning-specific ~
Definition 1-2.2.6
— Connection ~ 1-2.2.3
Definition 1-2.1.1.2
— Fynction-oriented ~ 1-2.2.1
— Ingtallation-specific ~
Definition 1-2.2.5
— Interrelations among different types of ~
— Lqcation ~ 1-2.2.2
— Mgintenance-specific ~
—|Definition 1-2.2.8
— Operation-specific ~
—|Definition 1-2.2.7
her ~ 1- 2.2.10

roduction 1-4.1.1

— function diagrams 2-4.3

4.3.3

4.3
13.4.6

al Ioglc Ievels (external ) 2- 2 7 2 2
al logic states 2-2.7.2.1
of the presentation of information 1-2.1.2

Borders and ~ 1-4.1.2.4
— Conductive ~ 1-4.5.2
Function charts
— Definition 1-2.2.1.7
Function diagrams 2-4
— Content of ~ 2-4.2
— Definition 1-2.2.1.4
— Equivalent-circuit diagrams 2-4.1
— Examples 2-4.3
— General 2-4.1
Function-oriented diagrams
— Common rules for ~ 2-2
— General 2-1
Function-oriented documents ~ 1-2.2.1
Functional descriptions 2-2.4.5.2
Functional groups
— Arrangement of graphical symbols an|
circuits 2-2

[=X

Drawi gc Eunctional lavout
— Arrangement ~ — Definition 1-2.1.4.1
— Definition 1-2.2.2.5 Functional relations 2-2
— Assembly ~ Functional units or groups
— Definition 1-2.2.2.4 — Boundary frames 1-4.5.1
— Installation ~ Functions or real components

— Definition 1-2.2.2.2
Drawings (technical)
— Definition 1-2.1.1.3
Drawings of mechanical components
— Requirements on ~ 4-5.1.3
Earthing drawings, diagrams 4-5.3.4
Earthing plans 4-5.2.4
Electrical installations, documents,
and information 4-3
Electrical installations
— Kinds of ~ 4-3.1

— Graphical symbols representing ~ 2-2.4.2
Functions performed with the help of

software 2-2.4.3
Fundamental bistable circuits
Fundamental bridge circuits 2-
Fundamental circuits

— Layout of commonly used ~ 2-2.9
Future connections

— Planned ~ 1-4.4.4
General considerations 1-3.1
General drawing rules 1-4

— General 1-4.1

2-2.9.4
2.9.2
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Graphical representation of components and
connections in location documents 4-4.5
Graphical symbol size 1-4.3.3
Graphical symbols 2-2.4
— Arrangement of ~ 1-4.2.3
— Arrangement of ~ and circuits 2-2
— Choice of ~ 1-4.3.2
— Derivation of ~ 2-2.4.2
— for diagrams 1-4.3
— for diagrams
— Choice of ~ 1-4.3.2
— for diagrams
— General 1-4.3.1
— General 2-2.41

—15-—

Installations
— Definition 4-2
— Kinds of electrical ~ 4-3.1
Installation-specific documents
— Definition 1-2.2.5
Interconnection diagrams and tables 3-4
— Definition 1-2.2.3.3
— Examples 3-4.3
— General 3-4.1
— Layout of ~ 3-4.2
Internal branches
— Terminals connected to ~ 2-2.10
Internal connections 2-2.4.4.2, ~ 2-2.4.4.3

— Terminals cannected to ~ 2-2 10

— Glouping of ~ 2-2

— Identical ~ in a group 1-4.6.3
— Lqgic negation symbol 2-2.7.2

— Ofientation of ~ 1-4.3.4

— Otientation of ~ for contacts 2-2.4.7
— representing functions or real
bmponents 2-2.4.2

ape of ~1-4.3.3

— D¢finition 1-2.1.2.5
Grid reference system 2-2.3
Grid rg¢ferences 1-4.8.2
Grid

— Re¢ference ~ 1-4.1.2.5
Groupgd representation

— D¢finition 1-2.1.3.5
Group|ng of graphical symbols 2-2
Group|ng of parallel connecting lines 1-4.4)
Heigh

— L4ttering ~ 1-4.1.5
Hexagpon 2-2.4.3

Internal Iinkages 2-2.4.4.3

Interrupted conne i
ISO standards

dphical symbols with a ~ 2-5.3

wout methods

Diagram ~ 1-2.1.4

ayout of

— commonly used fundamental circuits p-2.9
— Bistable circuits 2-2.9.4
— Bridge circuits 2-2.9.2
— Motor circuit with star-delta starter 242.9.5
— RC-coupled amplifying stages 2-2.p.3
— Terminations 2-2.9

— connection diagrams 3-2.2.1

— connection tables and lists 3-2.3.1

— diagrams 1-4.2
— Arrangement of graphical symbols 1{4.2.3
— General 1-4.2.1
— Signal flow direction 1-4.2.2
— interconnection diagrams 3-4.2
— location documents 4-4.4

— overview diagrams 2-2.3.2

— unit connection diagrams 3-3.2

|nput/ ||fp||f lahels
— Non-standardised ~ 1-4.8.6
Inset diagrams 2-2.4.4.3
Inset tables 2-2.4.4.3
Installation diagram 4-5.2.2
— Definition 1-2.2.2.3
Installation documents 4-3.2
— Definition 4-2
— Examples of location and ~ 4-6
Installation drawing [plan]
— Definition 1-2.2.2.2
— Arrangement drawing, ~ 4-5.2.1, 4-5.3.1
Installation phase
— Definition 4-2
Installation purposes

— Information for ~ 4-3.3

Leaderlines1-416

Letter symbols for quantities and units 1-4.8.1
Lettering and lettering orientation 1-4.1.5
Lettering height 1-4.1.5
Lettering type 1-4.1.5
Lettering
— Inclined ~ 1-4.1.5
Lines 1-4.1.4
— Spacing of ~ 1-4.1.4.3
— Thickness of ~ 1-4.1.4.2
— Type of ~1-4.1.4.1
See also “Connecting lines”, “Dimension
lines”, “Leader lines”
Lists
— Cable ~ 3-6
— Definition 1-2.2.3.5
— General 3-6.1
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— Connection ~
— Common rules 3-2
— General 3-1
— Definition 1-2.1.2.6
— Parts ~
— Definition 1-2.2.4.1
— Program ~
— Definition -2.2.1.12
— Spare parts ~
— Definition 2-2.2.4.2
Location and installation documents
— Examples of ~ 4-6
Location and orientation of item

— 16—
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Motor circuit with star-delta starter 2-2.9.5
Movable parts

— Representation of components with ~ 2-2.4.5
Multi-line representation

— Definition 1-2.1.3.7
Multiple connections

— Simplifications 2-2.11.1
Multiple-function terminals 2-2.11.2
Negative logic convention 2-2.7.2.1
Network map

— Definition 1-2.2.1.3
Non-electrical processes

— Overview diagrams for control
systems for —~2-2313

designations 1-4 7 2
Locatipn and orientation of terminal
designations 1-4.7.3
Locatipn documents ~ 1-2.2.2
— Common rules for presentation of ~ 4-4
—|Basic documents 4-4.2
—|CAD systems 4-4.3
General 4-4.1
Layout 4-4.4
— Different kinds of ~ 4-5
— R¢presentation of components and
bnnections in ~ 4-4.5
Locatipn reference systems 2-2.3
Locatipn references 1-4.8.2, 2-2.4.4.3
Locatipn references, technical data,
explanatory markings 1-4.8
Logic gonventions
— Ne¢gative ~ 2-2.7.2.1
— Pgsitive ~ 2-2.7.2.1
— Siphgle ~ 2-2.7.2.1
Logic fonventions and logic pglarity
indi¢ation 2-2.7.2
Logic |evels 2-2.7.2
— ~ [External) 2-2.7.2.
Logic pegation

— Uge of alternatj¥e_syn
poldrity inversi 7.
— sylmbol 2-2.7.2

Logic
— Di
Logic
-E
—1In
Logic-
— Definiti
Magnati
Main qi
Maintg S
— Degfinition*1-2.2.8
Man-maghine control functions 1-4.8.5

O

labels 144 8.6
4.7.2

Non-standardised input/o

Operation-specific do
— Definition 1-2.2
Operational state
Orientation
— Lettering

ge-printing receiver
Examples of circuit diagrams 2-2.6.3
Parallel connecting lines 1-4.1.4.3, 1-4.4.ff
— Bundling of ~ 1-4.4.7.2
— Grouping of ~ 1-4.4.7.1
Parallel paths 2-2
Parts lists
— Definition 1-2.2.4.1
— Spare ~
— Definition 1-2.2.4.2
Pictorial form
— Definition 1-2.1.2.1
Planned future connections 1-4.4.4
Plans
— Definition 1-2.1.2.2
— Installation ~
— Definition 1-2.2.2.2
— Site ~
— Definition 1-2.2.2.1

Map
— Definition 1-2.1.2.4
— Network ~
— Definition 1-2.2.1.3
Matrix form 3-2.2.4
Medium
— Definition 1-2.1.1.1
Methods of representation
— Combination of the ~ 2-2.4.4.6
— of components 2-2.4.4
— General 2-2.4.4.1
— of components and connections
in diagrams 2.1.3
Modulus M 1-4.3.3
Monitoring equipment (computer-based)
— Example of overview diagrams 2-3.4.5

Dnlnrif‘\,l indication2-2 7.2

— Direct logic ~ 2-2.7.2.2
Polarity inversion 2-2.7.2.2

— Use of alternative symbols with

logic negation or ~ 2-2.7.3
Positive logic convention 2-2.7.2.1
Power supply of a building

— Example of overview diagrams 2-3.4.7
Preparation of documents 1-3.4
Presentation of information

— Forms of the ~ 1-2.1.2
Principles

— Documentation ~ 1-3
Process controllers

— Programmable ~

— Examples of circuit diagrams 2-5.6.5
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Program diagrams, tables, and lists

— Definition 1-2.2.1.12
Programmable process controllers

— Examples of circuit diagrams 2-5.6.5
Projection methods 1-4.1.8
Pumping system

— Thyristor-converter-controlled ~

— Examples of overview diagrams 2-3.4.4

Pure logic diagrams: See “Logic-function

diagrams”.
Purpose of documentation 1-3.2
Qualifying symbols 2-2.4.2

— related to actuated or affected

— connections 1-4.3.6
— semiconductor switches by contact
symbols 2-2.4.6
— supply circuits 2-2.5
— terminals 1-4.3.5
Requirements on
— basic documents 4-5.1
— building drawings 4-5.1.2
— drawings of mechanical components 4-5.1.3
— site plans 4-5.1.1
Routing 4-4.5.2
Scales 1-4.1.9
Screens 1-4.5.2

parts2-2 44 3

— re|ated to actuators 2-2.4.4.3

— Additional information related to ~ 1-4.8.6
Quantjties

— L4tter symbols for ~ 1-4.8.1
Radio|receiver

— Ejample of overview diagrams 2-3.4.2
RC-copupled amplifying stages 2-2.9.3
Refergnce designations 4-4.5.3

— Prlesentation of reference and signal
dpsignation 1-4.10
— General 1-4.10.1
— Mg¢thod 1 1-4.10.2
— Me¢thod 2 1-4.10.3
— Simplified presentation 1-4.10.4
Tables and lists 1-4.10.4.6
General 1-4.10.4.1
Boundary frames 1-4.10.4.2
Reference designations including

transitions 1-4.10.4.3
Signal designations 1-4,10.4.5
Drawing area 1-4.10.44
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Seeg|also “Item designg

Refergnce grid 1-4 .5
Refergnces
— Lqcation ~ 1-4.8y1

Reliabflity-and maintajr
docyiments

idemtification of

Reprepentatien.and
— cgnductors in
—|connection diagrams 3-2.2.3

—lconnectiontables and lists 3.2 3 3

Semi-assembled rpprpcnnfntinn' See “Semi-
”

attached representation’
Semi-attached representation 2
— Definition 1-2.1.3,
Semiconductor switghes

2.4,4.2

Simplification techniques 2-2.11

— General 1-4.6.1

— Terminals 1-4.6.2
Single logic convention 2-2.7.2.1
Single-line representation

— Definition 1-2.1.3.8
Site plans

— Definition 1-2.2.2.1

— Requirements on ~ 4-5.1.1
Size of graphical symbols 1-4.3.3
Sizes

— Sheet ~ 1-4.1.2.1, 1-4.1.2.2
Software

— Functions performed with the help of ~ P-2.4.3
Spacing of lines 1-4.1.4.3
Spare parts lists

— Definition 1-2.2.4.2

Structure of documentation 1-3 3

— devices and terminals in
— connection tables and lists 3-2.3.2
— connection diagrams 3-2.2.2
Representation of
— binary logic circuits 2-2.7
— General 2-2.7.1
— combined electrical and non-electrical
circuits 2-2.6
— components
— Methods of the ~ components 2-2.4.4
— General 2-2.4.4.1
— with movable parts 2-2.4.5
— components and connections
—in location documents 4-4.5
— Methods 1-2.1.3

Supplementary information 2-2.12
Supply circuits
— Representation of ~ 2-2.5
Switchgear assembly (high-voltage)
— Example of overview diagrams 2-3.4.6
Symbols: See “Graphical symbols”, “Letter
symbols”, “Qualifying symbols”.
Systems and complex equipment
— Arrangement of graphical symbols and
circuits 2-2
Tables
— Definition 1-2.1.2.6
— Cable ~ 3-6
— Definition 1-2.2.3.5
— General 3-6.1

P-2.4.6
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— Connection ~
— Definition 1-2.2.3.1
— Common rules 3-2
— General 3-1
— Interconnection ~
— Definition 1-2.2.3.3
— Program ~
— Definition 1-2.2.1.12
— Sequence ~
— Definition 1-2.2.1.8
— Terminal connection ~ 3-5
— Definition 1-2.2.3.4
— General 3-5.1

— Unitcannection ~
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Unit connection diagrams and tables 3-3
— Definition 1-2.2.3.2
— Examples 3-3.3
— General 3-3.1
Unit connection tables
— Examples 3-3.3
Units
— Letter symbols for ~ 1-4.8.1
Unused parts 2-5.4
Use of alternative symbols with logic
negation or polarity inversion 2-2.7.3
Views 1-4.1.8
Voltage polarity 2-2.8
Waveforms 1-4 8 4

Definition 1-2.2.3.2

Seeglalso “Inset ~ "
Tabulgr reference system 2-2.3
Techn|cal data 1-4.8, 4-4.5.4
Techn|cal data about

— cgmponents 1-4.8.3

— signals 1-4.8.4
Telecgmmunication equipment

— Examples of circuit diagrams 2-5.6.2
Telephone exchange (electronic)

— Examples of overview diagrams 2-3.4.3
Termi}al blocks 1-4.5.1

— ingide a boundary frame 1-4.6.5
Terminpal connection diagrams and tables 3-5
— D¢finition 1-2.2.3.4
— Examples 3-5.2
— General 3-5.1
Terminal designations 1-4.6.2, 1-4.7, 2-2.4 4%
— General 1-4.7.1
— Lqgcation and orientation of ~ 1-4.7.3
Terminal-function diagrams
— De¢finition 1-2.2.1.11

Terminal-oriented form 3

Terminals 1-4.6.2
— cgnnected to @
— Glaphical symbuots

of ~|2-5.3
— Multiple-functiq

Textugl form
— D¢finition-1-2.172

Thickrless of lines 1-4.1.4.2

Thyrisfaf<€¢onverter-controlled pumping system

Windows 1-4.5.1
Wired-AND, wired-OR 2-

S

—E ':\mplnc of overview rii::grnmc 2.3 44

Thyristor-converter unit
— Examples of circuit diagrams 2-5.6.4
Time sequence charts
— Definition 1-2.2.1.9
Timing-pulse generator equipment
— Examples of circuit diagrams 2-5.6.6
— Examples of function diagrams 2-4.3.
Title blocks 1-4.1.2.3
Topographical layout
— Definition 1-2.1.4.2
Transformer and its load
— Examples of function diagrams 2-4.3.1
Type of lines 1-4.1.4.1
Unit connection diagrams
— Layout of ~ 3-3.2

3
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We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.
The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related

information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:
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No. of IEC standard:

7.

Please rate the standard in the following
areas as (1) bad, (2) below average,
(3) average, (4) above average,

(5) exceptional, (0) not applicable:

Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). | am:

clearly written
logically arranged

information given by tables
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13.
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